
摘要
汽车的发展速度之快可谓日新月异。自动驾驶、高级驾驶辅

助系统（ADAS）和车载以太网等创新功能需要有高度可靠的

时序器件来支撑，要求它们在严苛的环境中仍具有稳健的性

能和极高的稳定性。在不久的将来，每辆新车上配备的时序

器件将会超过100个。Microchip利用业界领先的MEMS技术、

先进的锁相环（PLL）设计和半导体封装，提供业界最可靠、

最稳健的时钟和振荡器产品。 

www.microchip.com/timing/automotive

时钟和时序

汽车时钟和时序

主要特性
• 已通过AEC-Q100认证，DPPM比晶体振荡器

低10倍
• 更宽的工作温度范围：–40°C至125°C，符合

汽车等级1
• 与晶体振荡器相比，具有500倍耐冲击性和5倍

抗振动性 
• 最小尺寸：1.6 × 1.2 mm，节省了50%的电

路板空间 
• 多路输出设计最多可取代四个晶振/振荡器

主要应用
• 高级驾驶辅助系统（ADAS）
• 光感测距（LiDAR）
• 自动驾驶

• 信息娱乐系统

• 车载以太网

• 引擎控制模块

• 仪表板
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不同温度下极高的频率稳定性 
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汽车时序要求 

汽车时序产品

如您需要，我们可提供更多封装和输出格式选项。

ADAS

频率稳定性，稳健性

信息娱乐
小尺寸，EMI抑制

仪表板
小尺寸，多选项

引擎控制单元
温度性能，稳健性

自适应前照灯
EMI抑制，小尺寸

诊断单元
温度性能，小尺寸

防抱死制动系统
稳健性，温度性能

传输控制
稳健性，温度性能

以太网
稳定性，低抖动

全景摄像头
小尺寸，稳健性
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DSA1001 1 150 LVCMOS ±20；±25；±50 -40至105 1.62-3.63 5 6 待机 15

5.0 × 3.2 mm 
3.2 × 2.5 mm 
2.5 × 2.0 mm 

4引脚

DSA1101 2.3 170 LVCMOS ±20；±25；±50 -40至125 2.25-3.63 21 3 待机 15
5.0 × 3.2 mm 
3.2 × 2.5 mm 
2.5 × 2.0 mm 

6引脚

DSA1121 2.3 170 LVCMOS ±20；±25；±50 -40至125 2.25-3.63 21 3 OE 15

DSA1105 2.3 170 LVCMOS ±20；±25；±50 -40至125 2.25-3.63 20 3 待机 5

DSA1125 2.3 170 LVCMOS ±20；±25；±50 -40至125 2.25-3.63 20 3 OE 5

DSA2311 2.3 170
LVCMOS 

×2
±20；±25；±50 -40至125 2.25-3.63 23 3 OE 15

2.5 × 2.0 mm 
6引脚


